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Abstract (en)
[origin: CA2855673A1] The invention concerns a process for passivation of strip steel plate, having the following steps: - electrochemical treatment
of the black plate by passing the black plate through an electrolyte to form an inert steel surface, - rinsing the black plate, - application of an aqueous
chromium-free treatment solution to at least one surface of the black plate to form a conversion layer that protects against corrosion and an adhesion
layer for paints and organic coating materials. The black plate treated in accordance with the invention is characterized by high corrosion resistance
and has good bonding capacity for paints and organic coatings and therefore is very suitable as a substitute for tin-free steel (TFS or ECCS) and
tinplate for the production of packagings, in particular cans. In contrast to the traditional manufacturing and passivation processes for tin-free steel
and tinplate, no chromium VI, which is environmentally hazardous and hazardous to health, is used in the process in accordance with the invention.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Passivierung von bandférmigem Schwarzblech, mit folgenden Schritten: - elektrochemische Behandlung
des Schwarzblechs durch Durchleiten des Schwarzblechs durch einen Elektrolyten zur Ausbildung einer inerten Stahloberflache, - Spllen
des Schwarzblechs, - Aufbringen einer wassrigen chromfreien Behandlungslésung auf wenigstens eine Oberflache des Schwarzblechs zur
Ausbildung einer vor Korrosion schiitzenden Konversionsschicht und einer Haftschicht fir Lacke und organische Beschichtungsmaterialien. Die
erfindungsgeman behandelten Schwarzbleche zeichnen sich durch eine hohe Korrosionsbesténdigkeit aus und weisen ein gutes Haftvermdgen fiir
Lacke und organische Beschichtungen auf und eignen sich daher sehr gut als Ersatz fiir zinnfreies Stahlblech (TFS bzw. ECCS) und Wei3blech zur
Herstellung von Verpackungen, insbesondere Dosen. Im Gegensatz zu den herkdmmlichen Herstellungs- und Passivierungsverfahren fir zinnfreies
Stahlblech und WeiBblech wird in dem erfindungsgeméBen Verfahren kein umwelt- und gesundheitsgefdhrdendes Chrom-VI verwendet.
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